参加申込書
参加者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
会　社　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
募集テーマ：包装設計と製品設計の融和
記入欄に、募集テーマに関する課題、あるいは自社の具体的取り組み例についてご記入ください。
	記入欄

	


※ご記入いただいたアンケート内容は、回答者がわからないよう集計して事前に参加者へメール配布いたします。当日は配布資料も準備致します。
<申込書送り先>：電子メールのみで
輸送包装ディスカッション２０１７事務局
日立物流　高島　太一　宛

t-takashima@hitachi-transportsystem.com
　
